
産業応用フォーラム後の懇親会について 
 
次の通り，懇親会を開催致します。ご希望の方は，下記申込み方法に従いお申込み下さい。 
 
日時：平成２２年９月 1０日（金）17：00～19：00 
場所：船新（大阪中央電気倶楽部前） 
会費：4000 円 
 
【申込み方法】 
電子メール，または FAX によるお申込み：「産業応用フォーラム「直流機におけるフラッ

シオーバ現象の原因と対策技術について」懇親会参加申し込み」と題記し，会員／非会員

の別，氏名，所属，連絡先（住所，電話，ファックス，電子メール）をご記入の上，９月

９日(木)までに下記へお申し込みください（定員２５名に達し次第，締め切らせていただき

ます）。 
申込先：日立製作所 二藤部 光弘 宛 
（E-mail: mitsuhiro.nitobe.nx( )hitachi.com ※( ) ⇒@ FAX: 0294-55-9935 ( 交一設気

付)） 


